
麒麟大腦

•華為 Mate 60 Pro
配置了由華為旗下
海思半導體所設計
的「麒麟9000S」，
採用了接近台積電
7納米工藝的N+2
工藝生產製造。

2023年12月19日 星期二A24 專 題

【大公報訊】 「打不垮的華為，遙遙領先，為我們爭氣！」 2023年8月29日，
歷經美國四年打壓的華為悄然重返5G手機界，推出Mate 60系列智能手機，消費
者爭相訂購，各地甚至 「一機難求」 。1萬多個零部件實現國產化，眾多網友直呼
Mate 60系列為 「爭氣機」 ，其搭載的 「高性能+高國產化率」 麒麟9000S芯片於
手機界掀起測試熱潮。麒麟芯如何突圍美國封鎖破繭重生，理論層出不窮。

2019年5月，美國商務部將華為列入 「實體名單」 ，開始對華為實施制裁；
2020年5月，美國全面升級對華為的制裁，直接限制第三方芯片廠商對華
為供貨，封堵其獲得先進5G芯片的供應。華為沉寂三年多後推出
Mate 60系列手機，還是美國芯片製造商有先見之明： 「制裁
不會阻止中國，而是會刺激中國加倍努力，打造美國技術
的替代品。」

責任編輯：王 旭 美術編輯：賴國良

透視􀎠五臟六腑􀎡
華為對戰蘋果

Q：使用庫存？

A：特殊 「多芯」封裝 近期，日本、加拿大等國一些科
技媒體和機構調查發現，麒麟9000S芯片的工藝並不是7
納米，而是14納米，通過一種叫做「多芯片封裝」技術，
將四顆14納米的芯片堆疊在一起，形成了一個相當於7納
米的芯片，坊間估計是中芯國際7nm級N+2工藝製造。

麒麟9000S三大看點

比拼􀎠狂野時速􀎡
實測結果 震撼業界
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華為新旗艦
手機界新星

領先業界 技驚四座

•第二代崑崙玻璃與
玄武鋼化技術的雙
重加持下，相較上
一代抗刮能力提升
300%、耐摔能力
提高100%。通過
高透、高硬、超抗
刮的非晶鑽碳創新
材料，以極其精密
的玄武鋼化工藝打
造，整機耐用性再
進階。

二代崑崙

•無地面網絡時，仍
可通過多種衛星系
統與外界通信。
「天通衛星通話」
能撥打和接聽衛星
電話，還可自由編
輯衛星消息。 「北
斗衛星消息」 能通
過暢連應用發送或
接收衛星消息。選
擇多條位置信息可
生成軌跡地圖，出
行更安心。

通天本領

•靈犀AI算法與靈犀
天線強強聯合，帶
來更出色的通信體
驗。在高鐵、地
鐵、電梯、車庫等
弱信號場景下實現
更穩定的網絡連
接。

心有靈犀

•華為Mate 60系列
搭載了方舟多媒體
引擎、圖形引擎和
調度引擎，實現快
速加載圖片、流暢
遊戲體驗和應用快
速啟動。
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（以上數據基於Geekbench 5 CPU測試結果）資料來源：極客灣
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Q：優化工藝？

A：有眼不識 「泰山」 麒麟9000S芯片的CPU架構採用
的是1+3+4的結構，其中大核和中核均為華為自研的泰山
架構，小核則是cortex-A510。GPU則是馬良910單元，
擁有4個核心，主頻頻率750MHz。

A： 「驍龍」甘拜下風 根據各種跑分軟件的測試，麒麟
9000S芯片的綜合性能對標蘋果的A13芯片，優於驍龍
888。搭載麒麟9000S的華為Mate 60 Pro在日常使用場景
體驗十分流暢。

Q：比肩頂級？

B Hi36A0：芯片代號
D JTFQ：中芯國際代工代碼
F CN：中國大陸封裝

*截至2022年12月31日


